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Vorbemerkung 

Gute Lötbarkeit, auch über eine längere Lagerzeit, ist ein wichtiger Faktor bei der Verarbeitung von Leiterplatten. Je 
nach metallischer Oberflächenausführung der Platte können dabei unterschiedliche Verfahren angewandt werden. 

Neben dem Aufschmelzen galvanisch abgeschiedener Zinn/Blei-Schichten mittels flüssiger Medien bzw. Infrarot
Strahlung und dem Heißverzinnen, kann die Erhaltung der Lötbarkeit auch durch Konservierung der Metalloberflä
che mit Lack oder entsprechendem Passivieren erreicht werden. 

Verfahren 
1 Aufschmelzen mittels flüssiger Medien 

~ Vorbehandlung Fluxen (Benetzung Aufschmelzen Reinigen 
e mit Flußmitteln) 

Zweck Entfernen von Anlauf- Entfernen erneut gebil- Homogenisierung der Entfernen der Fluß-
schichten der Zinn/Blei- deter Oxide, Schutz vor galvanisch abgeschiede- mittel (Fluxmittel) 
Oberfläche Oxidbildung während des nen Zinn/Blei-Über- und Aufschmelz-

Aufschmelzens, Verbesse- züge zur Verbesserung medien (z.B. Öl und 
rung der Benetzbarkeit der Lötbarkeil, Entfer- Polyalkohol) 
des Kupfers nen von Metallresist-

Überhängen an 
Leiterkonturen. 

Einrichtung Durchlaufsprüh- Schwall- bzw. Walzen- Schwallbad aus nicht- Bürstmaschine, Wanne 
maschine oder einrichtu.ngen, Kunst- rostendem Stahl, Tauch- aus Kunststoff oder 
Kunststoffwanne stoffwanne bad nichtrostendem Stahl 

Behandlungs- wäßrige, saure wäßrige, saure Lösungen mehrwertige Alkohole Wasser oder organische 
medium Lösungen mit spez. oder Polyalkohole mit 

Zusätzen Säurezusatz 

Temperatur Raumtemperatur Raumtemperatur 

Behandlungszeit 20 bis 40 s 0,5 bis 2 min 

Erläuterungen 

Das Aufschmelzen der galvanischen Zinn/Blei-Überzü
ge ergibt eine homogene Schicht. Die entstehende 
Oberfläche wird ballig, so daß sieb die Schichtdicke an 
Kanten und Lochrändern verringert. Diese Schicht ist 
auch über längere Zeit lagerfähig und gut lötbar. 

Die beim Aufschmelzen entstehende Querschnittsver
engung des Loches muß berücksichtigt werden. 

Arbeitshinweise 

Die Vorbehandlung muß unmittelbar nach dem Ätzen 
durchgeführt werden. Bei längerer Lagerung zwischen 

(z.B. Glyzerin), Poly- Lösemittel 
alkohole, hochtempe-
raturfeste Öle 

210 bis 240 °C 40 bis 60°C 
(für H20 ) 
vorzugsweise Raum-
temperatur für 
organische Lösemittel 

5 bis 30 s 1 bis 3 min 

Ätzen und Aufschmelzen sollte die Vorbehandlung 
wiederholt werden. 

Das Aufschmelzen selbst soll bei möglichst niedriger 
Temperatur vorgenommen werden; dadurch wird die 
Temperaturbelastung der Leiterplatte gering gehalten. 
Zum Aufschmelzen dürfen nur Flußmittel eingesetzt 
werden, die weder spritzen noch schäumen. Bei Ver
wendung von Glyzerin kann auf zusätzliche Flußmittel 
verzichtet werden. 

Tritt beim Aufschmelzen Entnetzung auf, ist die Ursa
che in der Regel nicht beim Aufschmelzprozeß, sondern 
in den vorangegangenen chemisch-galvanischen Ar
beitsgängen zu suchen. 


